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Versatz / displacement Toleranz / tolerance
Frdskante zu Bohrungen 0.2
milled edge to holes

Fraskante zu Leiterbild 0.3
milled edge to conductive pattern

Ritzkante zu Bohrungen 0.3
score edge to holes

Bohrungen 0.1
holes

Bohrungen zu Leiterbild +0.15
holes to conductive pattern
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1)Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lotstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
2) Toleranz fiir Frdskante: 15+ 0.2 y
tolerance for milled edge: 13 + (.2
3) Toleranz fir Bohrungsabstand (¢2£0.05): 13 + 0.1
tolerance for hole pitch (#2£0.05): 13 £ 0.1 -
4) restliche Bauteilehdhe max. 0.8 mm
remaining component height max. 0.8 mm
ful. Massstab 31
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